证券代码：688627                                     证券简称：精智达                        

深圳精智达技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
 
	投资者关系活动类别
	 特定对象调研        □ 分析师会议
□ 媒体采访             业绩说明会
□ 新闻发布会           路演活动
 现场调研             电话会议
□ 其他（请文字说明其他活动内容）

	参与单位
	国金证券、恒越基金、信达澳亚基金

	时间
	2023年9月2日

	地点
	电话会议

	接待人员姓名
	董事长、总经理：张滨
副总经理：李光耀
董事会秘书：彭娟
董事、财务副总监：崔小兵

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、 半年报情况介绍
公司上半年财务核心指标同比稳健增长，达成公司预期经营目标。报告期内，公司营业收入24,741.33万元，同比增长率为15.98%；其中主营业务收入24,675.27万元，占比99.73%，同比增长率为 15.76%。
2、 问答环节
1. 请介绍一下公司未来的战略规划？
公司坚持实施新型显示器件检测设备业务和半导体存储器件测试设备业务双轮驱动的发展战略，致力于检测设备的自主可控和国产化替代。
2. 请公司介绍下面板业务上半年有所下滑的主要原因？
报告期内新型显示器件检测设备业务实现收入19,349.60 万元，同比下降 3.74%，主要系公司产品具有定制化的特征，不同客户及产品验收周期存在差异，导致报告期内的收入实现存在一定波动性。
3. 请公司介绍一下上半年面板主要客户的拓展情况？
公司与下游主要新型显示器件厂商建立了稳定的合作关系，核心产品已在包括维信诺股份、TCL 科技、京东方、深天马等国内主流新型显示器件厂商制造产线批量应用。
4. 请公司介绍一下目前在微型显示领域的进展？
2023半年度内，公司持续取得 Micro-LED相关检测设备订单。微型显示领域的有关技术开发、设备验证等工作有序开展。
5. 请公司介绍一下上半年半导体业务拓展情况？
半导体存储器件测试设备业务实现收入5,325.67万元，同比增长率为338.38%，主要系公司探针卡业务在报告期内实现批量交付并成功通过客户验收，销售规模同比扩大。
6. 请介绍一下公司半导体研发团队组建情况及项目进展？
[bookmark: _GoBack]公司通过自主研发与合作研发并举，有序推进半导体相关技术储备。公司根据行业客户对于良率与效率提升的具体需求进行工程技术开发与成果转化，通过自主研发生产、与国外领先企业合作开发/本地化生产、与高校成立联合研究中心等模式，进一步响应国内客户的定制化需求。目前公司DRAM晶圆老化测试设备，已完成技术开发和测试等工作，进入验证阶段；DRAM测试机仍处于持续研发测试阶段。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动不涉及应当披露重大信息。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2023年9月2日


 
